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Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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Titelbild
Das Ingenieurbüro Markus Cieluch GbR präsentiert sich  
als Leiterplatten Layout Service. Mit über 20 Jahren 
Layout-Erfahrung kennt es alle Anforderungen aus  
dem kommerziellen, medizinischen und ebenso  
aus dem militärischen und dem Luftfahrt-Bereich.

Große Erfahrung gibt es auch in der Hochspannung, mit 
Schaltreglern und High-Speed Anwendungen. Im Bereich 
Leiterplatten-Design wird ein Vor-Ort Service angeboten, 
der auch International genutzt werden kann. 

Weitere Informationen: www.cieluch.de

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind Sachsens Chance auf ei-
ner ganzen Reihe von Feldern – wie die 14. Silicon Saxony Days zeigten


